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Sposob wytwarzania pasty przewodzacej szczegolnie
do kondensatorow
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Przedmiotem wynalazku jest spos6b wytwarza-
nia pasty przewodzgcej na bazie srebra, stosowa-
nej do pokrywania okladzin izolacyjnych szcze-
gb6lnie do kondensator6w mikowych.

Znany jest sposéb otrzymywania pasty przewo-
dzacej na bazie srebra przez ropraszanie proszku
srebra lub tlenku srebra w zywicach z dodatkiem
metaboranu olowiu. Drugi znany spos6b polega na
mieszaniu soli jonu metalicznego kwasu organicz-
nego, nosnika organicznego z proszkiem srebro-
wym. Tak otrzymane pasty nie wykazujg zadowa-
lajacych wtitasno$ci lutowniczych oraz wytrzyma-
tosSci na rozciaganie pomiedzy warstwg srebrowsg
a powierzchnig ceramiczng (podloza).

Spos6éb wytwarzania pasty przewodzacej wedlug
wynalazku polega na tworzeniu zawiesiny prosz-
ku srebrowego w ilosci 60—80% wagowych i fry-
ty produkowanej ze stopionych i zmielonych P,O,,
H;BO; i SiO, w ilosci 3—5% wagowych w roz-
tworze nos$nika organicznego najlepiej zywicy a-
krylowej i kopolimeru w odpowiednich roztwo-
rach.

Fryte uzytg do wytwarzania pasty stanowi szkli-
wo o temperaturze topienia lezgcej w granicach
400—500°C, co umozliwia wypalenie jej w koncowej
operacji na podlozu np. mikowym. Niezaleznie od
tego fryta ta posiada dobre wlasno$ci lutownicze
i adhezyjne. Pasta przewodzgca otrzymana tym
sposobem posiada oporno§é izolacji 100 mQ, stalg
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strat dielektrycznych 150 X 10-4, dobra adhezje
warstwy srebrowej do podloza mikowego.

Spos6b postepowania wedlug wynalazku przed-
stawia sie nastepujgco. Fryte — skladnik pasty,
przygotowuje sie mieszajagc P,0O; w ilosci 70% wa-
gowych, H;BO; w ilo§ci 15% wagowych i SiO, w
ilosci 15% wagowych. Nastepnie skladniki te sta-
pia sie w temperaturze 800°C i miele w mtlynie
kulowym do otrzymania ziarnisto$ci ponizej 10 pm.
Proszek srebrowy o ziarnisto§ci ponizej 5 um w
ilosci 67% wagowych miesza sie z przygotowang
uprzednio fryta w ilosci 3,5% wagowych, zZywica
akrylowag w ilo$ci 5,5% wagowych, oraz w odpo-
wiedniej kompozycji rozpuszczalnikowej w ilo§ci
24% wagowych w mlynie kulowym. Czas miesza-
nia okolo 24 godziny.

Pasta tak otrzymana nakladana jest na podioze
metoda sitodruku lub inng, a nastepnie wypalana
w temperaturze 450—500°C.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b wytwarzania pasty przewodzgcej na ba-
zie srebra stosowanej do pokrywania okladzin izo-
lacyjnych kondensatoré6w metodg sitodruku lub
inng, znamienny tym, ze tworzy sie zawiesine pro-
szku srebrowego w ilosci 60—80% wagowych i
fryty bedgcej mieszaning P,0; H;BO; i SiO, w
iloéci 3—5% wagowych w roztworze zywic akry-
lowych lub etylocelulozowych.
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